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发展的影响？如何发挥与长电的协同效应？

答：两家公司业务定位不同，华润微主要以 IDM 为主，长电

科技是封装测试代工厂。两家公司在技术、产品和管理等方

面通过长时间的市场积累各有优势，强强联合更加有利于实

现资源共享、优势互补，共同促进产业的进步与发展。

问题七：请问公司怎么定位两条 12 吋产线的产品和竞争优势

呢？

答：公司两条 12 吋产线对于产品有明确的区隔，其中重庆 12

吋产线聚焦功率器件，产品主要是 MOSFET 和 IGBT 等。深圳

12 吋产线聚焦 40-90nm 特色模拟功率集成电路产品和 MCU 产

品。两条 12 吋产线差异化布局，聚焦不同产品线更能保证机

台设备的利用率、控制管理运营成本，使运营效率达到极致。

问题八：深圳 12 吋线目前爬坡节奏？工艺平台开发情况如

何？

答：公司深圳 12 吋项目主体厂房已于去年建设完成，已逐步

进入设备移入安装阶段。研发工作同步推进，研发团队已围

绕 12 吋产线开展工艺的产品设计及预研工作。预计 2024 年

年底实现通线投产，满产后将形成年产 48 万片 12 吋功率 IC

芯片的生产能力。

问题九：请问公司认为国产 SiC 器件及模组供应商在当前时

点需要努力突破的环节在哪里？公司对 SiC 系列产品如何做

未来规划？

答：公司认为需要突破的环节在于降低缺陷率、提升整体良

率和产品可靠性，满足汽车电子等中高端领域应用严苛的应

用要求；同时创新产品设计持续降低产品 Rsp，提高性价比。



我们将持续保持在第三代半导体的资本投入，特别是产线能

力的提升及产能规模的扩充。

问题十：请问碳化硅是否有出现成本的改善？请问公司如何

看待碳化硅的发展趋势？公司碳化硅产品上车的进度？

答：成本方面，国内的碳化硅材料价格出现下降；同时国内

企业在 SiC 设计方面不断下功夫，通过芯片面积减少、良率

提升等方式改善成本。SiC 发展趋势相对明确，未来在 800V




